
E30064

プロセス接続用カバープラグ
M0 SEALING PLUG V4A

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せて

ご参照ください。日本の計量法や法規に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — E30064-00 — 16.03.2023 —

1 Aseptoflexシーリングエッジ
2 Aseptoflexねじ

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa]  10

試験 / 認証

圧力機器指令  PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異な
りますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。

安全の為の注意  アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]  167.2

材質  ステンレス

プロセス接続  接圧部 おすねじ Aseptoflex

備考

梱包数  1 個


